
POWER-UTILITIES

INTERSCALE MOUNTING BRACKET FOR 70 MM FHC

 

The mounting bracket enables a user to assemble an Intel or
AMD processor.

CERTIFICATIONS

FEATURES

Designed for ATX/ITX/Mini ITX & COM using Intel core-i processors and AMD processors with the following sockets: Intel:
LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Utilizes keep out zones to not interfere with other board components

Designed to assemble the 70 mm Flexible Heat Conductor to thhe CPU

SPECIFICATIONS

Table 1/1

Numero
catalogo

Package
Quantity Product Type Product Family Works With Tipo

24830-002 1 Bracket Interscale Cases CPU Adpater

24830-003 1 Bracket Interscale Cases CPU Adpater

AVVERTENZA
AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del
prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro
rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre
inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle

https://hoffman-latam.com/it-it/power-utilities/products/enc24830-002
https://hoffman-latam.com/it-it/power-utilities/products/enc24830-003


proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.
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